PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAZEM / BEFORE ASSEMBLY

Potrzebne narzedzia
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Klej  Noz do tapet Silikon Otowek Miarka Poziomica
Glue  Cutter Wallpaper Silicone Pencil Measuring tape Leveller
PL - Wymagania Podtoia EN Substrate requirements
« Podtoza drewniane (ptyta widrowa, 0SB) muszg by¢ o Wood substrates (chipboard, 0SB) must be firmly
solidnie przymocowane do konstrukgji bazowej. attached to the base structure.
+ Podtoie musi by¢ nodne, suche, czyste i odttuszczone. o The substrate must be load-bearing, dry, clean and
« Podfoza betonowe i ceglane powinny mie¢ usuniete degreased.
nieréwnosci poprzez szlifowanie; otwory moina wypetnic o Concrete and brick substrates should have any
szpachla. ; ] unevenness removed by sanding; holes can be filled with
» Ptytki ceramiczne,kamien muszg byc solidnie putty.
przymocowane do konstrukgji. »  Ceramic tiles, stone must be firmly fixed to the structure.

Wypoziomowanie Podtoia )
" Podtoie musj by¢ wypoziomowane w granicach max. 2mm .

na 1m dtugosci. length.
Czyszczenje Podtoia Cleaning the substrate
o Oczysc $ciane z brudu i kurzu oraz odttusc, jesli jest to o (lean the wall of dirt and dust and degrease if necessary.

konieczne.

MONTAZ KROK PO KROKU / STEP-BY-STEP ASSEMBLY

P,!- EZmierz dtugosc¢ Scian przed montaiem, aby zapewni¢ odpowiedni uktad
pU%yJ nozyka do ciecia. Ciecie powinno by¢ wykonane z dekoracyjng strong do

gory.
-Dla gniazdek elektrycznych wycig¢ otwory przed montaiem za pomocg wiertta
do otworéw lub pity elektryczne;j.

-0czy$¢ dolng powierzchnig p’rgt, aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie kleju.
-Nanosic¢ klej edykowan){ do SPC w pionowe pasy w odstepach 10 cm.
-Alternatywnie, nanosic klej na cata powierzchni%(w przYJpadku stref mokrych)
-Przyklej ptyty do Sciany z przerwa dh/latacfyﬂ'nq 2-3 mm. -Uiyj elastycznych spoin
(epoksyd, silikon) lub dedykowanych profili. -Uzyj delikatnego ptynu do
czyszczenia i Sciereczki z mikrofibry.

Levelling the subfloor
The substrate must be level within max. 2mm per 1m

RODZAJE SCIAN /

TYPES OF SUBSTRATE
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EN -Measure the length of the walls before installation to ensure the
correct panel layout.

-Use a wallpaper cutting knife. The cut should be made with the
decorative side up.

-For electrical sockets, cut holes before installation using a hole drill or
electric saw.

-Clean the bottom surface of the panels to ensure proper adhesive
adhesion.

-Apply adhesive dedicated to SPC in vertical strips at 10 cm intervals.
-Alternatively, apply adhesive to the entire surface (in wet areas).
-Apply the boards to the wall with a ventilation gap of 2-3 mm.

-Use flexible joints (epoxy, silicone) or dedicated profiles.

-Use'a gentle cleaning fluid and a microfiber cloth.
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PROFILE

pL. KONSERWACIJA / MAINTENANCE

: Odczekaj do wyschniecia klej ,zed%erm@z m czyszczeniem.
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* Stosuj wytacznie tagodne $rodki czyszczace, aby uniknac uszkodzenia powierzchni.
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suernygﬁ?r\}\%\m&cﬂé@?%tergentéw na bazie mydta, woskéw i nabtyszczaczy.
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* Wait for t eadhgsive to dry before Ehefirst (I?anin .
o Remove dyst and dirt usin a_mllg‘ceaqlnﬁso utior.
» Wipe the tiles with a damp’microfiber cloth.

Do not use;
-wire Qr ny’on spo
-abrasive €

nges, .
eaners, Efea(h, soap-based detergents, waxes, or polishes.
« Use only gentle cleaning products to prevent surface damage.
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